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Klicové parametry CPU

Pri hodnoceni vykonu a vlastnosti procesoru nestaci sledovat pouze jedno Cislo. Vysledny vykon je
kombinaci nékolika technickych parametrd, které urcuji, jak rychle dokaze Cip zpracovavat data a
kolik u toho spotrebuje energie.

1. Pocet jader (Cores) a vlaken (Threads)

Moderni procesory jsou vicejadrové. Jadro je samostatna vypocetni jednotka uvnitrf CPU.
e Fyzicka jadra: Skutecné hardwarové vypocetni jednotky. Vice jader umoznuje lepsi
multitasking a vyssi vykon v aplikacich, které umi praci rozdélit (stfih videa, 3D rendering).

e Virtualni vlakna (Hyper-Threading / SMT): Technologie, ktera umoznuje jednomu
fyzickému jadru zpracovavat dvé Ulohy najednou tim, Ze efektivnéji vyuziva jeho volné kapacity.

2. Frekvence (Taktovaci kmitocet)

Udava se v Gigahertzech (GHz) a urcuje, kolik instruk¢nich cykll dokaZe procesor vykonat za jednu
sekundu.

» Base Clock (Zakladni takt): Garantovana frekvence, na které procesor bézi pfi bézné zatézi.
e Boost/Turbo Clock: Maximalni frekvence, které mlze jedno nebo vice jader dosahnout
kratkodobé, pokud to dovoluje teplota a napajeni.

3. IPC (Instructions Per Cycle)

vvvvvv

procesor skutecné vykona béhem jednoho taktovaciho cyklu.

Zlaté pravidlo vykonu:
$$Vykon = Frekvence \times IPC$$

To vysvétluje, pro¢ moderni procesor na 3 GHz mdze byt mnohem rychlejsi nez 10 let stary procesor
na 4 GHz - ma totiz mnohem vyssi IPC diky lepsi mikroarchitekture.

4. TDP (Thermal Design Power)

TDP se udava ve Wattech (W). Tento parametr neudava presnou spotrebu elektfiny, ale mnozstvi
tepla, které musi chladici systém dokazat odvést, aby procesor zlstal v bezpe¢nych teplotach.

* Nizké TDP (15-35 W): Notebooky, ultrabooky (dlouha vydrz, tichy chod).
* Vysoké TDP (65-250+ W): Herni PC, pracovni stanice a servery (vyzaduji masivni chladice).
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Shrnuti parametru v tabulce

Parametr |Jednotka|Co ovliviiuje

Pocet jader ks Paralelni vypoclty a multitasking.
Frekvence GHz Rychlost zpracovani jednotlivych operaci.
IPC - Efektivitu vnitfni architektury.

TDP W Naroky na chlazeni a spotfebu energie.

— Souvisejici pojmy: Architektury CPU, Hlavni vyrobci CPU, SoC
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